
FieldPoint™ ユーザメモ

Compact FieldPoint
リレーモジュール
リレーの性能と信頼性を向上させるには

この文書には、NI Compact FieldPoint リレーモジュールである

cFP-RLY-421 および cFP-RLY-423 の性能と信頼性の向上を確実に

するためのガイドラインが記載されています。

外部ヒューズを追加する

リレーモジュールおよび負荷を損傷から保護するには、その負荷

に適した高速ヒューズを各リレー回路に追加します。回路を最大

1.5 A、250 V（F1.5A 250V）に制限します。
 

衝撃と振動を最小限に抑える

Compact FieldPoint は、衝撃と振動の影響を受けやすいアプリ

ケーションでの使用を目的に設計されています。ただし、衝撃と

振動は、電気機械式リレーが断続的に接触する原因となる可能性

があります。Compact FieldPoint リレーモジュールの性能を向

上させるには、それを安定した動作環境で使用してください。シ

ステムへの衝撃と振動を防ぐことができない場合には、可能であ

ればそのアプリケーションには Compact FieldPoint デジタル出

力モジュールまたは外部ソリッドステートリレーを使用してくだ

さい。
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システムを縦に設置する

冷却効果の向上を確実にするには、下図のように、I/O モジュー

ルの排気口が上部および下部にくるように Compact FieldPoint
システムを設置してください。
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